DEK Podhled TI.8203A

zavéseny s kiizovym rostem, oplastény sadrokartonovou deskou, pénové sklo

Obvyklé pouziti

Typ objektu:

Stavebni knihovna:

rodinny dim, bytovy dim, administrativni budova, primyslova budova, obchodni budova
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VRSTVA TLOUSTKA (mm) POPIS

Penetraéni — Pfipravny natér podkladu z 1 dilu

penetrace PC EM emulze lepidla PC® 56 zfedéného 10
dily Cisté vody.

Lepici 1,0-2,0 dvouslozkové asfaltové lepidlo

FOAMGLAS PC 56

Tepelnéizolaéni 160 difuzné nepropustna deska na bazi

FOAMGLAS T3+ pénového skla, format 450/600 mm, v
jedné, popfipadé ve dvou vrstvach

Kotvici — difuzné nepropustna deska na bazi

FOAMGLAS PC F Kotva pénoveého skla, format 450/600 mm, v
jedné, popfipadé ve dvou vrstvach

Nosna, Distanéni 125

drat s okem

pruzinovy zaveés — posuvné pruzinové zavesy

Nosna konstrukce podhledu 27 ocelova konstrukce z R-CD profilll

Profily R-CD

kfizova spojka — kfizovéa spojka CD profil{i

Montazni konstrukce podhledu 27 ocelova konstrukce z R-CD profild

Profily R-CD

Montazni konstrukce podhledu — ocelova konstrukce z R-UD profilt

Profily R-UD

Oplasténi 12,5 Séadrokartonova deska. Faktor

RIGIPS Sadrokartonova stavebni deska RB (A)

12,5

difuzniho odporu 6-10. Soucinitel
tepelné vodivosti 0,21 W.m-1.K-1.
Objemovéa hmotnost 750 kg.m-3.
T¥ida reakce na ohen A2-s1, dO.
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Oplasténi 12,5 Sadrokartonova deska. Faktor
RIGIPS Sadrokartonova stavebni deska RB (A) difuzniho odporu 6-10. Soucinitel
12,5 tepelné vodivosti 0,21 W.m-1.K-1.

Objemovéa hmotnost 750 kg.m-3.
T¥ida reakce na ohen A2-s1, dO.

+ Vyztuzna — Péaska k vyztuzeni spary desek.
samolepici tkaninova bandaz

+ Sparovaci — sadrovy tmel pro tmeleni spojl
DEKFINISH spéarovaci tmel FS600 sadrokartonovych desek

POZARNi BEZPECNOST

Pozarni odolnost

REI 30 DP1

POZNAMKY KE SKLADBE

Navrhovani

Skladba je uréena pro rodinné a bytové domy, administrativni budovy a budovy ob&anské vybavenosti, u kterych
vyvstane potfeba zatepleni ze strany interiéru (napf. pamatkové chranéné fasady nebo fasady z venku nepfistupné). Lze
ji vyuzit také pro budovy s narazovym vytapénim. Vnitfni zatepleni umozriuje rychly nastup vnitini teploty. Jedna se o
skladbu stabilizovanou lepenim s doplrikovym mechanickym kotvenim. Tepelnéizolaéni vrstva je z nenasakavych desek
z pénového skla se sparami vyplnénymi asfaltovym lepidlem. Takova vrstva je zarover U€innou parozabranou.
Nedochazi k distribuci vihkosti smérem k obvodové konstrukci a je tak zamezeno vzniku nezadouci kondenzace ve
skladbé stfesni konstrukce. Podhled tvofi sadrokartonové desky na obousmérném rostu. Rost je uchycen systémem
zavésnych tahel.

Pozarni bezpeénost

Tida reakce na oheri tepelné izolace FOAMGLAS® je A1. Ttida reakce na oheri lepidla PC® 56 je E. Uvedenou pozarni
odolnost Ize zajistit napf. SDK podhledem z desek Rigips RB 2x 12,5 mm. Pro splnéni uvedené klasifikace je nutné
pouzit ocelovy rost z profild CD 60/27, max. rozte¢ montaznich profil(l je 500 mm, max. rozte¢ zavést 1 000 mm. V
takovém pfipadé Ize celkovou pozarni odolnost skladby stfechy klasifikovat jako REI 30. Zaroven uvedeny podhled Ize
zatfidit jako konstrukci druhu DP1.

Tepelna ochrana budov

Uvedené hodnoty soucinitele prostupu tepla jsou stanoveny pro skladbu na Zelezobetonové desce tloustky 250 mm.
Tepelnétechnické parametry pouzitych tepelnéizolaénich materiald byly stanoveny na zakladé CSN 73 0540-3. Tloustka
tepelné izolace byla vy€islena pfi navrhové teploté venkovniho vzduchu —17 °C. Skladba je posouzena v ploSe stfechy s
uvazovanou korekci na systematické tepelné mosty vlivem kotev 0,018-0,099 W.m2.K"'. U konstrukénich detaild je
nezbytné ovéfit jejich funkci podrobnym 2D (3D) tepelnétechnickym posouzenim.

Technologie provadéni

Podklad musi byt soudrzny, vyzraly, suchy, Cisty, bez volnych &astic, hran a vystupkd. Nutna rovinnost podkladu ¢€ini 3
mm / 60 cm. Uprava podkladu se provede natérem emulze lepidla PC® 56 ziedéného 10 dily &isté vody, nanasi se
véaleckem, spotteba je cca 0,3 I/m® Desky FOAMGLAS® T3+ se celoplo$né lepi na podklad studenym asfaltovym
lepidlem PC® 56, se sparami vystfidanymi na vazbu, tésné pfitlacenymi a vypinénymi lepidlem. Spotfeba lepidla je
3,5-4,5 kg dle tloustky izolace. Lepidlo se nanasi zubovou stérkou (8—10 mm) na jednu kratkou a jednu dlouhou boéni
sténu desky a nésledné i na jeji horni plochu. Deska se zatla¢i lepenymi stranami k ohranic¢ujicim konstrukcim &i jiz
nalepenym deskam. Lepeni desek je nutno doplnit mechanickym kotvenim kotvami PC® Anchor F (typ 2, spotfeba 4
ks/m?2). Kotvy jsou k dispozici ve tfech typech podle tloustky izolace. Kotvi se do nosné konstrukce ve sparach desek v
pribéhu montaze jednotlivych desek. V pribéhu montaze se rovnéz ve sparach desek (v rozte€i 450 mm) kotvi tahla
(drat s okem) zavésného systému SDK podhledu. Pfi pozadavku na tloustku tepelné izolace vétsi nez 200 mm (max.
vyrobni rozmér desky) je nutno klast tepelnou izolaci ve dvou vrstvach pod sebou. Technologie provadéni druhé vrstvy je
stejna, opét je nutno celoplosné lepit i kotvit. Kotvy PC® Anchor F se kotvi pfes celou prvni vrstvu tepelné izolace az do
nosné silikatové konstrukce. Desky se kladou na vazbu. Prostupy v izolaci se tésni lepidiem PC® 56 nebo tmelem
PITTSEEL® 444. Na pfipravena tahla se nasledné nainstaluje obousmérny nosny rost z CD profild RIGIPS a finalni SDK
podhled. V pribéhu montaze je nutno zajistit, aby tahla byla zcela obalena asfaltovym lepidlem v misté prostupu
tepelnou izolaci.




Alternativni feSeni

Skladbu Ize uplatnit i s dalSimi typy povrchovych Uprav (omitky, obklady) pro bézné i naro¢néjsi interiérové podminky.
Konkrétni podminky jsou uvedeny v technickych listech vyrobce.
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